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(54) HỢP KIM ĐỒNG DÙNG CHO THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ, VẬT LIỆU HỢP 
KIM ĐỒNG ĐƯỢC GIA CÔNG DẺO DÙNG CHO THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ, 
LINH KIỆN DÙNG CHO THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ, ĐẦU NỐI VÀ THANH 
DẪN

(57)  Sáng chế đề cập đến hợp kim đồng dùng cho thiết bị điện và điện tử. Hợp kim đồng 
này bao gồm: Mg với lượng nằm trong khoảng từ 0,15% khối lượng đến nhỏ hơn 0,35% 
khối lượng; P với lượng nằm trong khoảng từ 0,0005% khối lượng đến nhỏ hơn 0,01% 
khối lượng; và lượng còn lại là Cu bao gồm cả các tạp chất không tránh được, trong đó
     hàm lượng Mg [Mg] theo tỷ lệ % khối lượng và hàm lượng P [P] theo tỷ lệ % khối 
lượng thỏa mãn biểu thức quan hệ [Mg]+20×[P]<0,5 và 25<[Mg]/[P],
     tổng lượng của các tạp chất không tránh được là nhỏ hơn hoặc bằng 0,1% khối lượng, 
trong các tạp chất không tránh được, tổng lượng của Ag, Zn, và Sn là nhỏ hơn 500 phần 
triệu (ppm) theo khối lượng, và tổng lượng của Si, Cr, Ti, Zr, Fe và Co là nhỏ hơn 500 
ppm theo khối lượng,
     tỷ lệ các tinh thể có sự định hướng tinh thể trong khoảng 10° so với sự định hướng kiểu 
đồng thau {110} <112>là nhỏ hơn hoặc bằng 40%,
     tỷ lệ các tinh thể có sự định hướng tinh thể trong khoảng 10° so với sự định hướng kiểu 
đồng {112} <111>là nhỏ hơn hoặc bằng 40%,
     độ dẫn điện của hợp kim đồng là cao hơn 75%IACS, và
     tỷ lệ độ bền TSTD/TSLD, được tính từ độ bền TSTD thu được trong thử nghiệm độ bền 
kéo được tiến hành theo hướng vuông góc với hướng cán và độ bền TSLD thu được trong 
thử nghiệm độ bền kéo được tiến hành theo hướng song song với hướng cán, nằm trong 
khoảng từ lớn hơn 0,9 đến nhỏ hơn 1,1. Sáng chế cũng đề cập đến vật liệu hợp kim đồng 
được gia công dẻo làm bằng hợp kim đồng dùng cho thiết bị điện và điện tử, linh kiện, đầu 
nối và thanh dẫn làm bằng vật liệu hợp kim đồng này.
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